
电银浆配方分析 导电银浆检测方法

产品名称 电银浆配方分析 导电银浆检测方法

公司名称 上海微谱检测科技集团股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国伟路139弄2号110室

联系电话 4007007980 15370108296

产品详情

 所谓导电性银浆，简单来说，是为了使电流流动，具有排除带电静电的能力
而印刷在印刷物上的，一般印刷在塑料、玻璃、陶瓷、纸板等非导电性印刷
物上。导电性银浆由导电性填料——银粉、粘合剂、溶剂和改善性能的微量
添加剂构成，分为聚合物导电性银浆和烧结型导电性银浆，两者的区别在于
粘接相不同。 

 

一、导电银浆配方分析

金属银微粒是导电银浆的主要成分，薄膜开关的导电特性主要表现在它身上
。浆料中金属银的含量与导电性能直接相关。从某种意义上说，银的含量高
有利于提高其导电性，但其含量超过临界体积浓度时，其导电性不会提高。
一般来说，银含量为80~90%重量时，导电量达到最高值，如果含量持续增
加，则电特性不提高，电阻值有上升趋势;含量小于60%时，电阻变化不稳定
。在具体应用中，银浆中银微粒的含量需要考虑稳定的电阻值，但受固化特
性、粘接强度、经济性等因素制约。例如，银微粒的含量过高时，被连接树
脂包围的概率降低，固化成膜后的银导体的粘接力降低，有银粒子脱落的危
险。

如果您需要了解具体关于导电银浆配方分析可以咨询微谱，微谱客服会给您
做出解答!



二、导电性银浆的检测方法

1、铝合金网架和聚酯网布制作银胶检测网板;

2、银胶印刷菲林的图样。包括第一折弯线段、第二折弯线段、第三折弯线
段、矩形块、第四折弯线段及正三角形连结线;

3、测定第1折弯线段、第2折弯线段、第3折弯线段、第4折弯线段的电阻R1
、R2、R3、R4;

4、判断银胶的电阻性能、电阻和线宽的比率的偏差程度、印刷质量、不同
宽度下同一银胶的附着力、折断、硬度、印刷的适当方向。

导电银浆检测流程

1、寄样

2、初检

3、报价

4、签订保密协议

5、开始实验

6、结束实验

7、后期服务
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